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BLE X7 TEC RAPOL®
B

Nuestro sistema de escaneo laser 3D de alta velocidad y tecnologia avanzada nos permite realizar levan-
tamientos en terreno sin la necesidad de intervenir ningtn equipo, mediante el escaner laser Trimble X7
es posible digitalizar instalaciones existentes de forma rapida, remota vy eficaz disminuyendo los tiempos
de exposicion, reduciendo riesgos patrimoniales y humanos que se puedan ocasionar en terreno, ya que
no se manipula ningan tipo de artefacto externo sin perder la capacidad de obtener un rendimiento con
exactitud garantizada, confiando plenamente en los datos que son entregados al momento de realizar un
escaneo.

— CARACTERISTICAS TRIMBLE X7 _

REGISTRO EN TERRENO

Registro automatico basado en IMU

ESCANEO 3D
Densidad: 3.5 - 11.4mm a 10m

PRECISION

2mm modo estandard .
Captura en superficies oscuras y reflectivas
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Archivo digital de modelado Planimetria e isometria As Built  Archivo digital del fotorealismo
«Nube de Puntos»
Archivo integrado con las diferentes tomas Reduccion de tiempos para levantamientos de Imagenes capturadas en 360° de las
realizadas por el Laser 3D que permite una planimetrias, dad que el método de recolec- diferentes tomas realizadas por el Laser
vista en conjunto de la instalacion. cion de datos minimiza errores en la actividad, Escaner 3D.

lo cual evita la necesidad de retornar a la
instalacion para nuevas mediciones.

N

Maqueta 3D Insercion de modificaciones Insercion de modificaciones
a plantas industriales existentes a plantas industriales existentes
Modelo en CADD con las tuberias, equipos v Optimizacion de la interaccion entre Creacion de una base de datos detallada a partir
estructuras, elaborado a partir de la nube estructuras existentes y futuras modifica- de la nube de puntos, incluyendo mediciones de
de puntos. ciones mediante simulacion y deteccion de superficies, identificacion de tuberias y equipos,
interferencias con modelos 3D escaneados imagenes panoramicas 2Dy 3D, entre otros
e integrados en la nube de puntos. datos. Esta informacion se utiliza para mejorar

la gestion de activos, facilitar el mantenimiento
y |la operacion, asi como para presentaciones y
entrenamiento operativo.

Trimble X7 Sistema de escaneo laser 3D Trimble es una herlramienta %""&-&E‘
esencial para laindustria minera, ya que mejora la seguri- % o,
SISTEMA DE ESCANEO LASER 3D dad, la eficiencia y la precision en la recopilacion de datos. gi;z.;.::@*;!"::!

Para mas informacion sobre nuestro equipo, escanea el QR




